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आलके्ट्रॉजनकी और सचूना प्रौद्योजगकी मतं्रालय 

(अर एडं डी आलके्ट्रॉजनक्ट्स समहू) 

ऄजधसचूना 

नइ ददल्ली, 21 ददसम्बर, 2021 

जिषय : जडजाआन सम्बद्ध प्रोत्साहन (डीएलअइ) योजना । 

स.ं इइ-9/5/2021-अरएडंडी-इ.—1. पषृ्ठभजूम 

1. 1  आलेक्ट्रॉजनक्ट्स ईद्योग ऄथथव्यिस्ट्था के सभी क्षेत्रों में ऄनुप्रयोगों के साथ दजुनया का सबसे बडा और सबसे तेजी से 

बढ़ने िाला ईद्योग ह।ै सेमीकंडक्ट्टसथ पांच दिकों से ऄजधक समय से आलके्ट्रॉजनक्ट्स की ईन्नजत में एक महत्िपणूथ 

प्रितथक रह ेहैं और अइओटी, कृजत्रम बुजद्धमत्ता, 5जी, स्ट्माटथ गजतिीलता, रोबोटटक्ट्स, अदद सजहत नए ऄनुप्रयोगों 

के ईद्भि के साथ और भी बडी भूजमका जनभाएंगे। 

1.2  िैजिक सेमीकंडक्ट्टर बाजार 2020 में ~$466B (35 लाख करोड रु.) पर खडा था और 2025 तक ~$656B 

(49 लाख करोड रु.) तक बढ़न ेकी ईम्मीद ह।ै सेमीकंडक्ट्टर ईद्योग परूी तरह से िरुू होकर जिजभन्न व्यािसाजयक 

मॉडल में लगातार जिकजसत हुअ ह।ै ईपकरण जनमाथताओं से िरुू होकर, इडीए कंपजनयों, फाईंड्री और 

सेमीकंडक्ट्टर जडजाआन कंपजनयों के जलए एकीकृत जडजाआन जनमाथता तक । अज, कुछ कंपजनयां अइडीएम के रूप 

में काम करती हैं और ऄजधकांि प्लेयसथ ने संचालन मुख्य दक्षताओं तक सीजमत कर ददया ह।ै जंहा सेमीकंडक्ट्टर 

जडजाआन कंपजनयां पूरी तरह से ईत्पाद जडजाआन और आसके जिकास पर फोकस कर रही हैं िंही, फाईंड्री 

सेमीकंडक्ट्टर जिजनमाथण सेिाएं प्रदान करने पर फोकस हैं। 
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1. 3  जिि के 20% सेमीकंडक्ट्टर जडजाआन आंजीजनयरों की ऄसाधारण प्रजतभा भारत में ह,ै जजस िजह से भारत 

िैजिक सेमीकंडक्ट्टर जडजाआन कंपजनयों के जलए एक ऄत्यजधक अकषथक गंतव्य बना हुअ ह।ै आन आंजीजनयरों द्वारा 

भारत में हर साल हजारों जचप्स जडजाआन दकए जाते हैं। एक संपन्न जडजाआन पाटरजस्ट्थजतकी तंत्र और प्रजिजक्षत 

और ऄत्यजधक सक्षम जनिजि की ईपलब्धता के बािजूद, ईत्पन्न बौजद्धक संपदा (अइपी) का एक छोटा जहस्ट्सा 

ही देि से संबंजधत ह ै क्ट्योंदक यह अइपी ज्यादातर िैजिक कंपजनयों के पास ह।ै आसके ऄलािा, घरेल ू

सेमीकंडक्ट्टर जडजाआन आकोजसस्ट्टम ऄभी भी िुरुअती चरण में ह,ै घरेलू सेमीकंडक्ट्टर जडजाआन कंपजनयों के 

संचयी िार्षषक राजस्ट्ि का ऄनमुान 150 करोड रु. से कम ह।ै मोबाआल फोन, अइटी हाडथिेयर, स्ट्माटथ मीटर, 

सेट-टॉप बॉक्ट्स, सुनने योग्य और पहनने योग्य जडिाआस, आंफोटेनमेंट ईत्पाद, अइओटी  जडिाआस और ऄन्य 

संचार ईपकरणों जैसे आलेक्ट्रॉजनक ईत्पादों के जलए जडजाआन-हाईस का लगभग ऄभाि ह।ै 

1.4  भारत में कुल आलेक्ट्रॉजनक जडजाआन बाजार, 2020 में 35000 करोड रुपये का ऄनुमाजनत था और ~15.4% की 

सीएजीअर से बढ़ रहा ह,ै घरेलू सेमीकंडक्ट्टर जडजाआन ईद्योग को न केिल घरेल ूअिश्यकता को परूा करने और 

िैजिक ग्राहकों को सेिा देने के जलए अत्मजनभथरता प्राप्त करने की अिश्यकता ह ैबजल्क आस सामटरक क्षेत्र की 

सुरक्षा चचताओं को कम करने की भी अिश्यकता ह।ै 

1.5  राष्ट्रीय आलेक्ट्रॉजनक्ट्स नीजत (एनपीइ 2019) का ईदे्दश्य जचपसेट सजहत मुख्य घटकों को जिकजसत करन े और 

ईद्योग के जलए एक सक्षम िातािरण बनान ेके जलए देि में क्षमताओं को प्रोत्साजहत और संचाजलत करके जिि 

स्ट्तर पर प्रजतस्ट्पधाथ करन े के जलए एक िैजिक कें द्र के रूप में भारत को आलेक्ट्रॉजनक्ट्स जसस्ट्टम जडजाआन और 

जिजनमाथण (इएसडीएम)में स्ट्थाजपत करना ह।ै एनपीइ 2019 स्ट्टाटथऄप्स को प्रोत्साजहत करने और ईनके जलए 

जडजाआन बुजनयादी ढांचे को सुलभ बनान े के माध्यम से देि में एक जीिंत और गजतिील ऄधथचालक जडजाआन 

पाटरजस्ट्थजतकी तंत्र के जनमाथण की भी कल्पना करता ह।ै 

1.6  सरकार आलेक्ट्रॉजनक्ट्स के जडजाआन और जनमाथण के जलए एक ऄनुकूल िातािरण बनान ेके जलए काम कर रही ह ै

और प्रजतस्ट्पधी ऄथथव्यिस्ट्थाओं में पेि दकए जाने िाले प्रोत्साहनों की तुलना में प्रोत्साहन प्रदान करती ह।ै जबदक 

कइ मौजूदा योजनाएं आलेक्ट्रॉजनक्ट्स जनमाथण (आलेक्ट्रॉजनक ईपकरणों, घटकों और ऄधथचालक सजहत) के जिजभन्न 

क्षेत्रों में प्रभािी रूप से योगदान दे रही हैं, अज तक सेमीकंडक्ट्टर जडजाआन कंपजनयों के जलए कोइ जििेष 

नीजतगत जोर या हस्ट्तक्षेप नहीं दकया गया ह।ै सेमीकंडक्ट्टर जडजाआन में अत्मजनभथरता हाजसल करन े और 

प्रौद्योजगकी नेतृत्ि के लक्ष्य के जलए भारतीय सेमीकंडक्ट्टर जडजाआन ईद्योग में प्रिेि बाधाओं और ऄक्षमताओं को 

दरू करने के जलए जित्तीय प्रोत्साहन और ऄिसंरचना सहायता प्रदान करन ेके माध्यम से कइ गनुा जिकास की 

अिश्यकता ह।ै 

2.  ईदे्दश्य: जडजाआन चलक्ट्ड आंसेंटटि (डीएलअइ) योजना जित्तीय प्रोत्साहन के साथ-साथ जनम्नजलजखत ईदे्दश्यों के 

साथ 5 िषों की ऄिजध में एकीकृत सर्ककट (अइसी), जचपसेट, जसस्ट्टम ऑन जचप्स (एसओसी), जसस्ट्टम एिं अइपी कोर और 

सेमीकंडक्ट्टर चलक्ट्ड जडजाआन के जिकास और पटरजनयोजन के जिजभन्न चरणों में ऄिसंरचना का समथथन प्रदान करेगी: 

2.1 आंटीग्रेटेड सर्ककट (अइसी), जचपसेट, जसस्ट्टम ऑन जचप्स (एसओसी), जसस्ट्टम एिं अइपी कोर और 

सेमीकंडक्ट्टर चलक्ट्ड जडजाआन के जलए सेमीकंडक्ट्टर जडजाआन की 100 घरेलू कंपजनयों को जिकजसत करना 

और ऄगले 5 िषों में ₹1500 करोड से ऄजधक के कारोबार को प्राप्त करने के जलए कम से कम 20 ऐसी 

कंपजनयों के जिकास की सुजिधा प्रदान करना। 

2.2 देि में प्रयोग में लाए जान े िाले सेमीकंडक्ट्टर और आलेक्ट्रॉजनक ईत्पादों और अइपी में महत्िपूणथ 

स्ट्िदेिीकरण प्राप्त करना, जजससे ऄगल े 5 िषों में आलेक्ट्रॉजनक्ट्स क्षेत्र में अयात प्रजतस्ट्थापन और 

मूल्यिधथन की सुजिधा हो। 

2.3 सेमीकंडक्ट्टर जडजाआन के जलए आन्क्ट्यूबेटरों के माध्यम से जडजाआन बुजनयादी ढांचे को मजबूत करना और 

स्ट्टाटथऄप्स और एमएसएमइ तक सुजिधा पहुचंाना । 

3. पात्रता:  डीएलअइ योजना के तहत आंटीग्रेटेड सर्ककट (अइसी), जचपसेट, जसस्ट्टम ऑन जचप्स (एसओसी), जसस्ट्टम 

एिं अइपी कोर और सेमीकंडक्ट्टर चलक्ट्ड जडजाआन के जलए सेमीकंडक्ट्टर जडजाआन में लगी घरेल ूकंपजनयों, स्ट्टाटथऄप्स और 

एमएसएमइ को जित्तीय प्रोत्साहन और जडजाआन आंफ्रास्ट्रक्ट्चर सहायता प्रदान की जाएगी। 
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3.1 घरेलू कंपजनयों को ईन कंपजनयों के रूप में पटरभाजषत दकया जाएगा जजनका स्ट्िाजमत्ि जनिासी भारतीय 

नागटरकों के पास ह,ै जैसा दक एफडीअइ नीजत पटरपत्र 2017 या मौजूदा मानदंडों में पटरभाजषत दकया 

गया ह।ै कंपनी को जनिासी भारतीय नागटरकों द्वारा 'स्ट्िाजमत्ि' के रूप में माना जाता ह ै यदद ईसमें 

50% से ऄजधक पूंजी जनिासी भारतीय नागटरकों और/या भारतीय कंपजनयों के लाभकारी स्ट्िाजमत्ि में 

ह,ै जो ऄंततः जनिासी भारतीय नागटरकों के स्ट्िाजमत्ि और जनयतं्रण में हैं।  

3.2 एमएसएमइ को सूक्ष्म, लघु और मध्यम ईद्यम मंत्रालय, ददनांक 1 जून 2020 या मौजूदा मानदंडों द्वारा 

राजपत्र ऄजधसूचना के ऄनुसार पटरभाजषत दकया जाएगा। 

3.3 स्ट्टाटथऄप्स को डीपीअइअइटी ऄजधसूचना ददनांक 19 फरिरी 2019 या मौजूदा मानदडंों के ऄनुसार 

पटरभाजषत दकया जाएगा।  

3.4 ऄनुमोददत अिेदक जो योजना के तहत प्रोत्साहन का दािा करते हैं, िे ऄपनी घरेल ूजस्ट्थजत (ऄथाथत आसमें 

पूंजी का 50% से ऄजधक लाभ जनिासी भारतीय नागटरकों और/या भारतीय कंपजनयों के स्ट्िाजमत्ि में है, 

जो ऄंततः जनिासी भारतीय नागटरकों के स्ट्िाजमत्ि और जनयतं्रण में हैं) योजना के तहत प्रोत्साहन का 

क्ट्लेम करने के बाद तीन साल की ऄिजध के जलए अिेदक ऄपनी घरेल ूजस्ट्थजत बनाए रखेंगे। 

3.5 डीएलअइ योजना के तहत पात्रता दकसी ऄन्य योजना के तहत पात्रता को प्रभाजित नहीं करेगी और 

जिलोमत: ।  

4. कायथकाल: योजना के तहत अिेदन िरुू में 01.01.2022 से तीन (3) िषों के जलए खुल ेरहेंगे। योजना के तहत 

प्राप्त अिेदनों का मूल्यांकन जनरंतर अधार पर दकया जाएगा और योजना के तहत दी गइ मंजूरी के ऄनुसार कायाथन्ियन 

जारी रहगेा। 

5. योजना के तहत प्रोत्साहन: आस योजना के तहत ऄनुमोददत अिेदकों को जनम्नजलजखत तरीके से जित्तीय प्रोत्साहन 

प्रदान दकया जाएगा: 

5.1 ईत्पाद जडजाआन सम्बद्ध प्रोत्साहन: आंटीग्रेटेड सर्ककट (अइसी), जचपसेट, जसस्ट्टम ऑन जचप्स (एसओसी), 

जसस्ट्टम एिं अइपी कोर के जलए सेमीकंडक्ट्टर जडजाआन  और सेमीकंडक्ट्टर चलक्ट्ड जडजाआन में लग े

ऄनुमोददत अिेदकों को जित्तीय सहायता के रूप में प्रजत अिेदन 15 करोड रु. की ऄजधकतम सीमा के 

ऄधीन पात्र व्यय के 50% तक की प्रजतपूर्षत प्रदान की जाएगी। अिेदकों को आंटीग्रेटेड सर्ककट (अइसी), 

जचपसेट, जसस्ट्टम ऑन जचप्स (एसओसी), जसस्ट्टम एिं अइपी कोर के जलए सेमीकंडक्ट्टर जडजाआन और 

सेमीकंडक्ट्टर चलक्ट्ड जडजाआन के जिकास के जलए ऄपने प्रस्ट्ताि प्रस्ट्तुत करने हैं जो एक पटरचालन 

िातािरण में प्रदर्षित दकए जा सकते हैं और िॉल्यूम ईत्पादन के जलए तैयार हैं।   

5.2 जनयोजन सम्बद्ध प्रोत्साहन : 5 िषों में नेट सेल्स टनथओिर के 6% से 4% तक का प्रोत्साहन, प्रजत अिेदक 

30 करोड रुपय ेकी ईच्चतम सीमा तक स्ट्िीकृत अिेदकों को प्रदान दकए जाएंग े जजनके आंटीग्रेटेड सर्ककट 

)अइसी( , जचपसेट, जसस्ट्टम ऑन जचप्स )एसओसी( , जसस्ट्टम और अइपी कोर  के जलए सेमीकंडक्ट्टर 

जडजाआन एिं सेमीकंडक्ट्टर चलक्ट्ड जडजाआन आलेक्ट्रॉजनक ईत्पादों में आस्ट्तेमाल दकए जा रह ेहैं।  

5.3  डीएलअइ योजना के तहत सहायता का जिस्ट्तृत जििरण ऄनबुधं-1 में ह।ै 

6.  प्रोत्साहनों की गणना के अधार: योजना के तहत जित्तीय प्रोत्साहनों की गणना जनम्नजलजखत तरीके से की जाएगी: 

6.1 ईत्पाद जडजाआन सम्बद्ध प्रोत्साहन घटक के तहत पात्र व्यय: जडजाआन, जिकास, परीक्षण, फेजिकेिन, 

सत्यापन, प्रोटोटाआप जिकास, ईत्पाद जिकास, बौजद्धक संपदा ऄजधकारों की फाआचलग अदद से संबंजधत 

ऄनुमोददत अिेदकों के व्यय को योजना के ईत्पाद जडजाआन सम्बद्ध प्रोत्साहन घटक के तहत प्रजतपूर्षत के 

जलए योग्य व्यय के रूप में माना जाएगा। इडीए टूल्स के जडजाआन और जिकास को भी योजना के आस 

घटक के तहत समाजिष्ट दकया जाएगा। आलके्ट्रॉजनक और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्रालय द्वारा ऄलग से जारी 

दकए जाने िाले योजना ददिाजनदेिों में पात्र व्यय का जििरण जिस्ट्तृत दकया जाएगा । 

7.      जनयोजन सम्बद्ध प्रोत्साहन घटक के तहत नटे सले्स टनथओिर: नेट सेल्स टनथओिर का अकलन प्रासंजगक कराधान 

प्राजधकारी के समक्ष फाआल की गइ जििरणी और सांजिजधक लखेापरीक्षक प्रमाणपत्रों पर अधाटरत होगी। 
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8.  जडजाआन ऄिसरंचना: सी-डैक (सेंटर फॉर डेिलपमेंट ऑफ एडिांस्ट्ड कंप्यूटटग), आलेक्ट्रॉजनकी और सूचना 

प्रौद्योजगकी मंत्रालय के तहत संचाजलत एक िैज्ञाजनक सोसाआटी ह,ै जो आस योजना के तहत सेमीकंडक्ट्टर ऄिसंरचना की 

स्ट्थापना करेगा । 

8.1 आसे राष्ट्रीय इडीए टूल जग्रड स्ट्थाजपत करने, अइपी कोर टरपोजसटरी, हाडथिेयर और सॉफ्टिेयर लाआसेंस, 

पेटेंट और रेडमाकथ  अदद की व्यिस्ट्था और ईन्हें स्ट्टाटथऄप और एमएसएमइ के जलए ईपलब्ध करान े की 

जजम्मेदारी सौंपी जाएगी। 

8.2 यह स्ट्टाटथऄप्स और एमएसएमइ को भी यथाईजचत सहायता प्रदान करेगा, जो टेस्ट्ट जचप और िॉल्यूम 

ईत्पादन और परीक्षण, सत्यापन, प्रोटोटाआप, पोस्ट्ट जसजलकॉन सत्यापन और ऄन्य सेिाओं के जलए 

एमपीडब्ल्य ूप्रोटोटाआप के जलए जिजिष्ट सहायता चाहते हैं ।  

8.3.  यह देि भर में जस्ट्थत समान सुजिधाओं के साथ समन्िय करेगा और योजना के तहत आसका लाभ ईठान ेके 

जलए सेमीकंडक्ट्टर जडजाआन जििेषज्ञता को समेदकत करेगा। 

8.4   यह भारत में सेमीकंडक्ट्टर जडजाआन आकोजसस्ट्टम के जिकास के जलए स्ट्टाटथऄप, िैजिक प्रौद्योजगकी की बडी 

कंपजनयों, ईद्योग संघों, जिक्षाजिदों और जििेषज्ञों के साथ जमलकर आलेक्ट्रॉजनकी और सूचना प्रौद्योजगकी 

मंत्रालय को नीजतगत आनपुट प्रदान करेगा। 

9.  िासन ततं्र 

9.1 योजना को सी-डैक के माध्यम से लाग ूदकया जाएगा । 

9.2 सी-डैक योजना के तहत अिेदन प्राप्त करेगा और ऐसे अिेदनों का जित्तीय और तकनीकी मूल्यांकन करेगा। यह 

योजना को लाग ूकरेगा, योजना की प्रगजत और प्रदिथन के संबंध में आलेक्ट्रॉजनकी और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्रालय को समय-

समय पर टरपोटथ प्रस्ट्तुत करेगा और समय-समय पर आलेक्ट्रॉजनकी और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्रालय द्वारा सौंपी गइ ऄन्य 

जजम्मेदाटरयों को पूरा करेगा। आस योजना के तहत सी-डैक के कायों और जजम्मेदाटरयों को आलेक्ट्रॉजनक और सूचना 

प्रौद्योजगकी मंत्रालय द्वारा ऄलग से जारी दकए जान ेिाले योजना ददिाजनदेिों में जिस्ट्तृत दकया जाएगा। 

9.3 योजना के कायाथन्ियन से संबंजधत गजतजिजधयों को संचाजलत करने के जलए, सी-डैक ऄन्य बातों के साथ-साथ: 

9.3.1 अिदेन प्राप्त करेगा, पािती जारी करेगा, योजना के तहत समथथन के जलए अिेदकों की पात्रता का 

सत्यापन करेगा और योजना के तहत ऄनुमोदन जारी करेगा। 

9 .3.2  अिेदनों के तकनीकी और जित्तीय मूल्यांकन के साथ-साथ सेमीकंडक्ट्टर जडजाआन में अिेदकों की 

जििेषज्ञता का मलू्यांकन करने के जलए अिश्यकता ऄऩुसार एजेंसी/ एजेंजसयों या सलाहकारों को 

सूचीबद्ध करेगा । 

9 .3. 3  योजना के पैरा 8 में बताए गए स्ट्टाटथऄप्स और एमएसएमइ को ऐसी सेिाएं प्रदान करने के जलए या तो 

स्ट्ियं या ऄन्य आनक्ट्यूबेटर के माध्यम से योजना के तहत जडजाआन आन्फ्रास्ट्रक्ट्चर की स्ट्थापना करेगा । 

9 .3. 4  योजना के तहत जित्तीय सहायता और प्रोत्साहन के जितरण के जलए पात्र दािों की जांच करेगा और 

पात्रता के ऄनुसार ईन्हें जितटरत करेगा। 

10.  ऄनमुोदन 

10.1 योजना के तहत प्राप्त अिेदनों का मूल्यांकन सी-डैक द्वारा  जनरंतर अधार पर दकया जाएगा। 

10.2 चयजनत अिेदकों को ऄनुमोदन सी-डैक द्वारा ददया जाएगा और आलेक्ट्रॉजनकी और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्रालय को 

सूचना देते हुए अिेदक को सूजचत दकया जाएगा। 

11 सजंितरण प्रदिया  

11.1 योजना के ईत्पाद जिकास से जुडे प्रोत्साहन घटक के जलए जित्तीय सहायता अिेदन के ऄनमुोदन और ऄनुमोदन 

पत्र में िाजमल माआलस्ट्टोन की ईपलजब्ध के बाद जारी की जाएगी। 
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11.2 आलेक्ट्रॉजनकी और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्रालय आस योजना के तहत ऄनुमोददत पटरयोजनाओं के जलए जित्तीय 

सहायता और जडप्लॉयमेंट से जुडे प्रोत्साहन के जितरण के जलए बजटीय प्रािधान करेगा। ऄनमुोदन ितों के अधार पर सी-

डैक द्वारा संजितरण दकया जाएगा। सी-डैक पटरयोजना-दर-पटरयोजना अधार पर नहीं बजल्क जनयजमत अधार पर समेदकत 

राजि के रूप में आलेक्ट्रॉजनकी और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्रालय को बजटीय अिश्यकता प्रस्ट्तुत करेगा। 

11.3 जडप्लॉयमेंट चलक्ट्ड प्रोत्साहन के दािे प्रत्येक जित्तीय िषथ की समाजप्त के बाद प्रस्ट्ततु दकए जा सकते हैं। 

11.4 अिेदकों को संजितरण की जिस्ट्तृत प्रदिया योजना ददिाजनदेिों में जनधाथटरत की जाएगी। 

12. प्रभाि मलू्याकंन: योजना का मध्यािजध मूल्यांकन आसके कायाथन्ियन के दो साल बाद या सी-डैक की जसफाटरिों के 

ऄनुसार योजना के प्रभाि का अकलन करने के जलए, अिेदकों द्वारा ईठाि और ऄथथव्यिस्ट्था को बताए गए ईदे्दश्यों के 

ऄनुसार दकया जाएगा। आस तरह के प्रभाि मूल्यांकन के अधार पर, योजना के कायथकाल को बढ़ाने और आलेक्ट्रॉजनकी और 

सूचना प्रौद्योजगकी मंत्री के ऄनमुोदन से आसके जित्तीय पटरव्यय को बदलने का जनणथय जलया जाएगा। 

13. योजना ददिाजनदिे: योजना ददिाजनदेि आलेक्ट्रॉजनक्ट्स और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्रालय (एमइअइटीिाइ) द्वारा 

ऄलग से आलके्ट्रॉजनक्ट्स और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्री के ऄनुमोदन से जारी दकए जाएंगे। 

14. योजना और ददिाजनदिेों में सिंोधन: योजना और ईसके ददिाजनदेिों की समीक्षा और संिोधन समय-समय पर 

या अिश्यकतानुसार आलेक्ट्रॉजनकी और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्री के ऄनुमोदन से दकया जाएगा।           

ऄरजिन्द कुमार, िैज्ञाजनक 'जी' और समूह प्रमुख 

 

ऄनबुधं-1 

(ऄनुच्छेद 5.3 देखें) 

जडजाआन सम्बद्ध प्रोत्साहन (डीएलअइ) योजना 

सहयोग की श्रजेणयााँ 

योजना घटक  जििरण 

स्ट्टाटथऄप्स/ एमएसएमइ के जलए जडजाआन 

ऄिसरंचना सहयोग 

(i) राष्ट्रीय इडीए जग्रड 

(ii) अइपी कोर टरपोजजटरी  

(iii) प्रोटोटाआप 

(iv) पोस्ट्ट जसजलकॉन सत्यापन 

ईत्पाद जडजाआन सम्बद्ध प्रोत्साहन प्रजत अिेदन 15 करोड रुपय ेकी ईच्चतम सीमा के ऄधीन पात्र व्यय के 

50% की प्रजतपूर्षत। 

जनयोजन सम्बद्ध प्रोत्साहन  प्रजत अिेदन 30 करोड रुपय ेकी सीमा के ऄधीन 5 िषों में नेट सेल्स का 

6% से 4% की प्रजतपूर्षत। 
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MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY 

(R&D in Electronics Group) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st December, 2021 

Subject : Design Linked Incentive (DLI) Scheme  

No. EE-9/5/2021-R&D-E.—1. Background 

1.1 The electronics industry is the world’s largest and fastest growing industry with 

applications in all sectors of the economy. Semiconductors have been a key enabler in the 

advancement of electronics for over five decades and will play an even greater role with the 

emergence of new applications including IoT, artificial intelligence, 5G, smart mobility, 

robotics, etc. 

1.2 The global semiconductor market stood at ~$466B (₹35 lakh crore) in 2020 and is expected 

to grow to ~$656B (₹49 lakh crore) by 2025. The semiconductor industry has steadily 

evolved to create various business models, starting from fully integrated design 

manufacturers (IDMs) to tool manufacturers, EDA companies, foundries, and 

semiconductor design companies. Today, few companies operate as IDMs and most players 

have restricted operations to core competencies. While semiconductor design companies 

are solely focussed on product design and development, foundries offer semiconductor 

manufacturing services. 

1.3 With an exceptional talent pool of 20% of world’s semiconductor design engineers, India 

remains a highly attractive destination for global semiconductor design companies. 

Thousands of chips are designed every year in India by these engineers. Despite a thriving 

design ecosystem and availability of trained and highly competent manpower, a minuscule 

portion of the Intellectual Property (IP) generated belongs to the country as it is mostly held 

by the global companies. Moreover, the domestic semiconductor design ecosystem is still 

in a nascent stage with the cumulative annual revenue of domestic semiconductor design 

companies estimated to be less than ₹150 Crore. There is near absence of design-houses for 

electronic products such as mobile phones, IT hardware, smart meters, set-top boxes, 

hearables and wearables, infotainment products, IoT devices, and other communication 

devices. 

1.4 The total electronic design market in India, estimated at ₹35000 Crore in 2020 and growing 

at a CAGR of ~15.4%, necessitates fostering the domestic semiconductor design industry 

to not only meet the domestic requirement and service global customers but also achieve 

self-reliance and mitigate the security concerns of this strategic sector. 

1.5 The National Policy on Electronics (NPE 2019) aims to position India as a global hub for 

Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) by encouraging and driving 

capabilities in the country for developing core components, including chipsets, and creating 

an enabling environment for the industry to compete globally. The NPE 2019 also 

envisions the creation of a vibrant and dynamic semiconductor design ecosystem in the 

country by way of incentivizing the startups and making design infrastructure accessible to 

them. 

1.6 Government has been working to create a conducive environment for design and 

manufacturing of electronics and offer incentives comparable with those offered in 

competing economies. While several existing schemes are effectively contributing towards 

various segments of electronics manufacturing (including electronic devices, components 

& semiconductors), no specific policy thrust, or interventions have been done for 

semiconductor design companies till date. The need to achieve self-reliance and aim for 

technology leadership in semiconductor design necessitates multi-fold growth in the Indian 

semiconductor design industry by way of providing financial incentives and infrastructural 

support to offset entry barriers and disabilities. 
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2. Objectives: The Design Linked Incentive (DLI) Scheme shall offer financial incentives as well as 

design infrastructure support across various stages of development and deployment of semiconductor 

design for Integrated Circuits (ICs), Chipsets, System on Chips (SoCs), Systems & IP Cores and 

semiconductor linked design over a period of 5 years with the objectives of: 

2.1 Nurturing 100 domestic companies of semiconductor design for Integrated Circuits (ICs), 

Chipsets, System on Chips (SoCs), Systems & IP Cores and semiconductor linked design 

and facilitating the growth of not less than 20 such companies to achieve turnover of more 

than ₹1500 Crore in the next 5 years. 

2.2 Achieving significant indigenization in semiconductor and electronic products and IPs 

deployed in the country, thereby facilitating import substitution and value addition in 

electronics sector in the next 5 years. 

2.3 Strengthening the design infrastructure through incubators for semiconductor design and 

facilitating access to startups and MSMEs. 

3. Eligibility: Financial incentives and design infrastructure support will be extended to domestic 

companies, startups and MSMEs engaged in semiconductor design for Integrated Circuits (ICs), Chipsets, 

System on Chips (SoCs), Systems & IP Cores and semiconductor linked design under the DLI Scheme. 

3.1 Domestic companies shall be defined as those which are owned by resident Indian citizens 

as defined in the FDI Policy Circular of 2017 or extant norms. A company is considered as 

‘Owned’ by resident Indian citizens if more than 50% of the capital in it is beneficially 

owned by resident Indian citizens and/or Indian companies, which are ultimately owned 

and controlled by resident Indian citizens. 

3.2 MSMEs shall be defined as per the Gazette Notification by Ministry of Micro, Small and 

Medium Enterprises, dated 1st June 2020 or extant norms. 

3.3 Startups shall be defined as per the DPIIT notification dated 19th February 2019 or extant 

norms.  

3.4 The approved applicants that claim incentives under the scheme shall retain their domestic 

status (i.e. more than 50% of the capital in it is beneficially owned by resident Indian 

citizens and/or Indian companies, which are ultimately owned and controlled by resident 

Indian citizens) for a period of three years after claiming incentives under the scheme. 

3.5 Eligibility under DLI Scheme shall not affect eligibility under any other Scheme and vice-

versa. 

4. Tenure: Applications under the Scheme will be initially open for three (3) years from 01.01.2022. 

The applications received under the Scheme will be appraised on an ongoing basis and implementation will 

continue as per the approvals accorded under the Scheme.  

5. Incentives under the Scheme: Financial incentives shall be provided to approved applicants under 

the Scheme in the following manner 

5.1 Product Design Linked Incentive - Reimbursement of up to 50% of the eligible 

expenditure subject to a ceiling of ₹15 Crore per application will be provided as fiscal 

support to the approved applicants who are engaged in semiconductor design for Integrated 

Circuits (ICs), Chipsets, System on Chips (SoCs), Systems & IP Cores and semiconductor 

linked design. The applicants should submit their proposals for development of 

semiconductor design for Integrated Circuits (ICs), Chipsets, System on Chips (SoCs), 

Systems & IP Cores and semiconductor linked design that can be demonstrated in an 

operational environment and are ready for volume production. 

5.2 Deployment Linked Incentive - Incentive of 6% to 4% of net sales turnover over 5 years 

subject to a ceiling of ₹30 Crore per application will be provided to approved applicants 

whose semiconductor design for Integrated Circuits (ICs), Chipsets, System on Chips 

(SoCs), Systems & IP Cores and semiconductor linked design are deployed in electronic 

products.  

5.3 The detailed breakup of the support under the DLI Scheme is at Annexure-1.  
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6. Basis of Computation of Incentives: The financial incentives under the scheme shall be 

calculated in the following manner: 

6.1 Eligible Expenditure under Product Design Linked Incentive component: Expenses of 

approved applicants relating to design, development, testing, fabrication, validation, 

prototype development, product development, filing of Intellectual Property Rights etc. 

shall be considered as eligible expenditure for reimbursement under Product Design Linked 

Incentive component of the scheme. Design and development of EDA Tools shall also be 

covered under this component of the scheme. The details of eligible expenditure shall be 

elaborated in the scheme guidelines to be issued by Ministry of Electronics and Information 

Technology separately. 

7. Net Sales Turnover under Deployment Linked Incentive component: Assessment of net sales 

turnover shall be based on returns filed before relevant taxation authorities and Statutory Auditor 

certificates.  

8. Design Infrastructure: C-DAC (Centre for Development of Advanced Computing), a scientific 

society, operating under the Ministry of Electronics and Information Technology, will establish the 

semiconductor design infrastructure under the scheme.  

8.1 It shall be entrusted with the responsibility of setting up National EDA tool Grid, repository 

of IP Cores, hardware and software licenses, patents and trademarks etc and make them 

available for startups and MSMEs.  

8.2 It shall also provide support to startups and MSMEs who seek specific assistance for MPW 

prototyping for test chip & volume production and testing, validating, prototyping, post 

silicon validation and other services as deemed appropriate.  

8.3 It shall coordinate with similar facilities located across the country and consolidate the 

semiconductor design expertise for leveraging it under the scheme.  

8.4 It shall engage with startups, global technology majors, industry associations, academia, 

and experts for growth of semiconductor design ecosystem in India and provide policy 

inputs to Ministry of Electronics and Information Technology. 

9. Governance Mechanism 

9.1 The scheme will be implemented through C-DAC. 

9.2 C-DAC will receive the applications under the scheme and carry out financial and 

technical appraisal of such applications. It will implement the scheme, submit periodic reports to 

Ministry of Electronics and Information Technology regarding the progress and performance of the 

scheme and carry out other responsibilities as assigned by Ministry of Electronics and Information 

Technology from time to time. The functions and responsibilities of CDAC under this scheme will 

be elaborated in the Scheme Guidelines to be issued by Ministry of Electronics and Information 

Technology separately. 

9.3 For carrying out activities related to implementation of the Scheme, C-DAC will inter-alia: 

9.3.1 Receive the applications, issue acknowledgements, verify eligibility of the applicants 

for support under the Scheme and issue approvals under the Scheme. 

9.3.2 Empanel agency / agencies or consultants as deemed necessary to carry out the 

technical and financial appraisal of the applications as well as evaluate expertise of 

the applicants in semiconductor design. 

9.3.3 Establish design infrastructure under the scheme either by itself or through other 

incubator(s) to provide such services to the startups and MSMEs as stated in Para 8 

of the Scheme. 

9.3.4 Examine claims eligible for disbursement of fiscal support and incentive under the 

scheme and disburse those as per eligibility. 

10. Approval 

10.1 The applications received under the scheme will be appraised on an ongoing basis by C-

DAC.  
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10.2 Approval to the selected applicants shall be accorded by the C-DAC and communicated to 

the applicant under intimation to Ministry of Electronics and Information Technology. 

11. Disbursement Process  

11.1 The fiscal support against the product development linked incentive component of the 

scheme shall be released after the approval of the application and achievement of milestones as 

included in the approval letter. 

11.2 Ministry of Electronics and Information Technology shall make budgetary provisions for 

disbursal of fiscal support and deployment linked incentive to approved projects under the scheme. 

The disbursement shall be done by CDAC based on approval conditions. CDAC will submit 

budgetary requirement to Ministry of Electronics and Information Technology as consolidated 

amount on regular basis and not on project-by-project basis. 

11.3 The claims for Deployment Linked Incentive may be submitted after the end of each 

financial year. 

11.4 The detailed procedure for disbursal to applicants will be laid down in the Scheme 

Guidelines. 

12. Impact Assessment: Mid-term appraisal of the scheme will be done after two years of its 

implementation or as per recommendations of C-DAC to assess the impact of the scheme, offtake by the 

applicants and economy in terms of the stated objectives. Based on such impact assessment, decision will 

be taken to increase the tenure of the scheme and change its financial outlay with the approval of the 

Minister of Electronics and Information Technology. 

13. Scheme Guidelines: The Scheme Guidelines shall be issued by Ministry of Electronics and 

Information Technology (MeitY) separately with the approval of Minister of Electronics and Information 

Technology. 

14. Amendment to Scheme and Guidelines: The scheme and its guidelines shall be reviewed and 

amended periodically or as per requirement with the approval of Minister of Electronics and Information 

Technology.  

ARVIND KUMAR, Scientist 'G' & Group Coordinator 

 

ANNEXURE-1 

(Refer paragraph 5.3) 

Design Linked Incentive (DLI) Scheme  

Categories of Support 

Scheme Component Description 

Design Infrastructure Support for 

Startups / MSMEs 

(i) National EDA Grid  

(ii) IP Core Repository  

(iii) Prototyping  

(iv) Post Silicon Validation 

Product Design Linked Incentive  Reimbursement of 50% of the eligible expenditure subject to a 

ceiling of ₹15 Crore incentive per application. 

Deployment Linked Incentive Reimbursement of 6% to 4% of net sales over 5 years subject to a 

ceiling of ₹30 Crore incentive per application. 

 

 

 

 

 

 

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 


		2021-12-21T21:02:59+0530
	MANOJ KUMAR VERMA




